
 

Opracowanie wysoko precyzyjnego systemu profilometrii kroczącej (walking-profiler) 

do mapowania rzeczywistej geometrii podłużnej nawierzchni oraz implementacja 

algorytmów symulacyjnych w procesie optymalizacji zabiegów naprawczych. 

 

Cel główny projektu: Budowa i walidacja prototypu autonomicznego urządzenia typu walking-

profiler do wysokorozdzielczego pomiaru profilu podłużnego dróg, mostów i lotnisk, połączona 

z opracowaniem silnika symulacyjnego do predykcji wskaźników równości (IRI) po 

zastosowaniu projektowanych warstw wyrównawczych. 

 

Cele szczegółowe (operacyjne): 

1. Konstrukcja mechaniczna platformy kroczącej: Zaprojektowanie układu jezdnego o wysokiej 

stabilności, minimalizującego błędy wynikające z makrotekstury nawierzchni i zapewniającego 

stały kontakt sensorów z podłożem. 

2. Integracja systemów inercyjnych i enkoderów: Wykorzystanie precyzyjnych akcelerometrów 

oraz enkoderów drogi o wysokiej rozdzielczości do rekonstrukcji profilu "krok po kroku" 

z dokładnością mikrometryczną. 

3. Opracowanie algorytmu ciągłości profilu: Stworzenie oprogramowania do numerycznego 

całkowania danych pomiarowych, eliminującego dryft czujników i błędy kumulatywne na długich 

odcinkach pomiarowych. 

4. Budowa modułu symulacji niwelacji: Implementacja narzędzia pozwalającego na wirtualne 

"frezowanie" lub "układanie" mas bitumicznych na zmierzonym profilu rzeczywistym w celu 

optymalizacji grubości warstw naprawczych. 

5. Walidacja metrologiczna: Przeprowadzenie badań porównawczych z precyzyjną niwelacją 

geometryczną (kodową) w celu potwierdzenia statusu urządzenia jako referencyjnego źródła 

danych o równości podłużnej. 

 

Dlaczego walking-profiler? 

 

W przeciwieństwie do systemów montowanych na samochodach (profilometry laserowe RSP, 

HSP), walking-profiler nie jest podatny na błędy wynikające z pracy zawieszenia pojazdu czy 

dynamiki jazdy. Jest to urządzenie o najwyższej klasie dokładności (World Bank Class 1), co 

czyni je idealnym narzędziem do odbiorów inwestycji o najwyższym rygorze technologicznym 

oraz do precyzyjnego planowania napraw punktowych. 

 

 


